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协作共赢 成就未来
——华润上华2016年西安技术交流会
邀 请 函
尊敬的客户：
华润上华科技有限公司诚挚地邀请您与您的设计团队参加“华润上华2016年西安技术交流会”。交流会将于2016年5月27日下午在西安假日绿地酒店二楼大宴会厅举行。
本次技术交流会面向西安及周边地区的半导体设计公司或半导体系统集成商，我们热忱期待与您共同探讨“绿色节能、智能互联”热点半导体IC制造技术的发展现状，向您展示华润上华的晶圆代工技术与服务能力。我们非常期望与您携手迎接新的市场需求，共同开创美好未来。
主办单位：华润上华科技有限公司
协办单位：陕西省半导体行业协会
会议时间：2016年5月27日（周五）13:00-16:30

会议地点：西安假日绿地酒店二楼大宴会厅 
协作共赢 成就未来
——华润上华2016年西安技术交流会
 活 动 议 程
	时间  
	主题  
	演讲人  

	13:00-13:30 
	签到 

	13:30-13:35  
	议程介绍 
	主持人  

	13:35-13:40  
	领导致辞 
	行业协会领导 

	13:40-13:45 
	致欢迎辞 
	华润微电子副总经理
华润上华总经理       余楚荣 

	13:45-13:55 
	华润上华工艺技术发展概览 
	华润上华研发高级总监 何波涌 

	13:55-14:25 
	特色BCD系列工艺及其解决方案 
	华润上华研发技术经理 林   峰 

	14:25-14:55  
	HV&UHV工艺及其解决方案 
	华润上华研发技术经理 张   森 

	14:55-15:15 
	SOI工艺及其解决方案 
	华润上华研发技术经理 肖   魁 

	15:15-15:45 
	茶歇&交流 

	15:45-15:50 
	抽奖 

	15:50-16:10 
	eMemory NVM Solution in CSMC 
	eMemory产品规划部经理 王宏祥

	16:10-16:20
	0.18µm掩模制造技术
	华润掩模工程部经理   辛海峰

	16:20-16:35
	华润安盛3D QFN封装技术介绍
	华润安盛研发部经理  司文全

	16:35-16:50
	应用于高精度模拟产品的激光修调技术
	华润赛美科技术总监   顾汉玉

	16:50-17:00  
	抽奖 


更多信息欢迎关注华润上华官方公众号
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回 执 表
	单位名称
	

	参会者姓名
	部门/职务
	电话
	手机
	Email

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


请您于2016年5月16日前反馈回执表（邮件或传真均可），以便为您预订座位，预备现场礼品与资料。签到时需名片2张。
联络人信息：
[image: image3.emf]
华润上华科技有限公司   朱一舟


电话：0510-88115741


传真：0510-88115555-5741


邮箱：� HYPERLINK "mailto:csmc_marketing@csmc.crmicro.com" �csmc_marketing@csmc.crmicro.com� 
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